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DESCRIPCION
Procedimiento para la colocacién de placas de aislamiento con una ayuda de montaje

La presente invencién se refiere a un procedimiento para la colocaciéon de placas de aislamiento sobre un fondo
segun la reivindicacion 1.

Las placas de aislamiento se colocan con una masa adhesiva, generalmente con una espuma adhesiva, sobre un
fondo, por ejemplo una pared. Como placas de aislamiento entran en consideracion especialmente placas con
caracteristicas de aislamiento térmico y/o acustico, como por ejemplo placas de aislamiento de espuma dura de
poliestireno expandido (EPS, espumada en bloque o como mercancia de autdémata), espuma de poliuretano (PUR),
espuma dura de poliestireno extruido (XPS), poliisocianurato (PIR), espuma mineral (silicato de calcio), espuma dura
de resina fendlica (PF), lana de madera, fibra blanda de madera, corcho, cafiamo, lana de oveja, lana mineral y lana
de roca (también en forma laminar), etc. Ademas, las placas de aislamiento pueden presentar un recubrimiento o un
contracolado, por ejemplo de materia sintética o de aluminio, como cierre de vapor.

Como espuma adhesiva entra en consideracion por ejemplo una espuma adhesiva de uno o de dos componentes, a
base de poliuretano.

Las espumas adhesivas tienden a la expansion durante el endurecimiento. Las cuotas de expansion pueden situarse
entre 1 % y 30 % - segun la espuma adhesiva. Por el aumento de volumen de la espuma adhesiva durante el
endurecimiento, que también se denomina "expansion posterior", existe el peligro de que la placa de aislamiento
salga de su posicién predeterminada originalmente, especialmente que se desplome.

Para evitar el efecto mencionado anteriormente se pueden usar por ejemplo escuadras de fijacion como las que se
proponen especialmente en los documentos DE202005021743U1 o EP1640521A1.

Las placas de aislamiento se fijan al fondo directamente después del encolado, con la ayuda de escuadras de
fijacién y clavos de fijacion. Mediante esta medida, el cambio de posicién de la placa de aislamiento se puede
contrarrestar mediante la expansién posterior de la espuma adhesiva.

Sin embargo, se requiere un considerable nimero de escuadras de fijacién para el montaje de las placas de
aislamiento. Ademas, la colocacién de cada escuadra de fijacidbn supone un paso de trabajo adicional. Por
consiguiente, los costes de las placas de aislamiento dependen en considerable medida del nimero de escuadras
de fijacion.

Por el documento DE8513705U1 se dio a conocer un nivel de burbuja con espigas de sujecion para el uso durante el
aislamiento de una fachada. Las espigas de sujecién penetran en el material aislante y de esta manera deben
mantener el nivel de burbuja en la posicién deseada.

Por lo tanto, la presente invencién tenia el objetivo de proporcionar un procedimiento que permitiera un montaje mas
econoémico y con ahorro de tiempo de placas de aislamiento con masas adhesivas expansivas y que permitiera
especialmente prescindir de las escuadras de fijacion mencionadas anteriormente.

Segun la invencién, el objetivo se consigue mediante un procedimiento con las caracteristicas de la parte
caracterizadora de la reivindicacién 1. Por el hecho de que la ayuda de montaje presenta un medio de conexion para
la fijacion separable a una primera placa de aislamiento y un medio de contacto para una segunda placa de
aislamiento, se puede prescindir de las escuadras de fijacion y los clavos de fijacion. Con la ayuda de montaje, la
segunda placa de aislamiento pegada con espuma de montaje fresca queda sujeta por la primera placa de
aislamiento, fijada ya en su posicion, durante el procedimiento de expansion de la masa adhesiva, de tal forma que
no se puede producir ningun cambio de posicion o se puede producir solo un cambio de posicion muy ligero de la
placa de aislamiento por la expansién de la masa adhesiva.

Mas formas de realizacion ventajosas del procedimiento seglin la invencion resultan especialmente por las
caracteristicas de las reivindicaciones subordinadas.

En una forma de realizacion ventajosa puede estar previsto por ejemplo que la ayuda de montaje empleada
comprenda un perfil alargado. Sobre o a través de un perfil alargado, el medio de conexion y el medio de contacto se
pueden disponer uno al lado de otro o realizarse a partir del perfil de manera sencilla. Por la longitud del perfil, se
puede garantizar entre otras cosas que también puedan ser puenteadas de manera correspondiente placas de
aislamiento de grandes dimensiones. Por ejemplo, se puede garantizar que una fijacién separable al medio de
conexién se realice aproximadamente en el centro de la placa de aislamiento y que el medio de contacto se apoye
también en el centro de la segunda placa de aislamiento. De esta manera, se puede conseguir por ejemplo una
distribucion éptima de fuerzas.
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En otra forma de realizaciéon puede estar previsto que el medio de conexién empleado comprenda al menos una
superficie de tope y una cuchilla de insercién, preferentemente dos cuchillas de insercién. La superficie de tope sirve
especialmente de tope y para el apoyo plano del medio de conexion sobre la placa de aislamiento. Las cuchillas de
insercién sirven especialmente para la fijacion separable de la ayuda de montaje. Con la combinaciéon de los
componentes mencionados anteriormente es posible un manejo extraordinariamente rapido de la ayuda de montaje,
especialmente porque no se requieren mas herramientas. Las cuchillas de insercion simplemente se insertan en la
placa de aislamiento hasta que el tope se apoye sobre la placa de aislamiento.

En otra forma de realizacién ventajosa puede estar previsto que la superficie de tope esté realizada como seccion de
superficie del perfil. De esta manera, resulta una gran flexibilidad en el manejo de la ayuda de montaje, ya que la
dimension de la superficie de tope finalmente es flexible.

Como medio de contacto entra en consideraciéon preferentemente una superficie de contacto. La superficie de
contacto puede apoyarse en la superficie generalmente plana de la placa de aislamiento y absorber las fuerzas
originadas por la expansién de la masa adhesiva o garantizar que la placa de aislamiento se fije de manera
adecuada para el proceso de secado de la masa adhesiva.

También en este contexto puede estar previsto de manera ventajosa que la superficie de contacto esté realizada
como seccion de superficie del perfil. De esta manera, resulta también aqui una gran flexibilidad en el manejo de la
ayuda de montaje, ya que la dimension de la superficie de apoyo finalmente es flexible.

Preferentemente, esta previsto que la superficie de tope del medio de conexién y la superficie de contacto se
encuentran en un plano o al menos en planos paralelos. De esta manera, por una parte, la ayuda de montaje puede
ser fabricada de manera muy sencilla a partir de un perfil alargado. Por otra parte, de esta manera se puede
garantizar que las superficies de las placas de aislamiento estén dispuestas en planos idénticos o paralelos.

Igualmente, de manera ventajosa puede estar previsto que la ayuda de montaje esté dotada de una burbuja de
nivelacion. De esta manera, se puede prescindir también de herramientas adicionales. La orientacién de las placas
de aislamiento puede ser realizada por la ayuda de montaje misma.

Segun la invencion, este objetivo se consigue con los pasos de procedimiento segun la reivindicacion 1. Dado que
en el procedimiento segun la invencién se emplea la ayuda de montaje es posible prescindir especialmente de
medios auxiliares que se tengan que montar en el fondo y por tanto se tengan que emplear por cada placa de
aislamiento colocada. Mas bien, mediante el uso de la ayuda de montaje se pueden ahorrar costes, ya que se trata
de una ayuda de montaje reutilizable que se puede remover después del secado de la masa adhesiva y se puede
usar para la siguiente combinacién de una primera y una segunda placa de aislamiento. Ademas, el procedimiento
puede realizarse de forma muy rapida, ya que la ayuda de montaje ha de insertarse simplemente ha de insertarse
solo en la primera placa de aislamiento mediante las cuchillas de insercion. Incluso si se usan varias ayudas de
montaje por cada combinacion de placas de aislamiento, la colocacién en la primera placa de aislamiento puede
realizarse de forma muy rapida y especialmente sin herramientas adicionales.

En una forma de realizacion ventajosa del procedimiento segun la invencion puede estar previsto que la masa
adhesiva para la primera placa de aislamiento, especialmente la primera placa de aislamiento colocada de todas, no
sea una masa adhesiva expansiva, o que la primera placa de aislamiento, especialmente la primera placa de
aislamiento de todas se fije con medios auxiliares adicionales como por ejemplo escuadras de fijacion. Mediante
esta medida se puede garantizar que sobre el fondo se fije una "placa de aislamiento de referencia" en la que no hay
que esperar un cambio de posicion durante el endurecimiento de la masa adhesiva.

Mas caracteristicas y ventajas de la presente invencion resultan de la siguiente descripcion de ejemplos de
realizacién preferibles haciendo referencia a los dibujos adjuntos.
En estos, muestran

la figura 1 un alzado lateral de una ayuda de montaje empleada en el procedimiento segun la invencioén;

la figura 1a una vista en planta desde arriba de la ayuda de montaje de la figura 1;

la figura 2 una vista frontal de la ayuda de montaje de la figura 1;

la figura 3 una vista lateral en seccion de un fondo, especialmente una pared con placas de aislamiento y con la
ayuda de montaje de la figura 1;

la figura 4 una representacioén esquematica de un primer paso de procedimiento segun el procedimiento segun la
invencion;

la figura 5 una representacion esquematica del primer paso de procedimiento segun el procedimiento segun la
invencion;

la figura 6 una representacion esquematica de un segundo paso de procedimiento segun el procedimiento segun
la invencion;

la figura 7 una representacién esquematica de un tercer paso de procedimiento segun el procedimiento segun la
invencion;

las figuras 8 a 10 una representacion esquematica de la repeticion del procedimiento segun la invencion;



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2572625713

la figura 11 una representacion esquematica de algunas orientaciones posibles de las ayudas de montaje.

En los dibujos se usan los siguientes signos de referencia.

M Ayuda de montaje

1 Perfil

2 Medio de conexiéon

3 Medio de contacto

4 Burbuja de nivelacion

5 Perfil de zécalo

6 Escuadra de fijacion

10 Primera placa de aislamiento

11 Segunda placa de aislamiento

12 Fondo (pared)

13 Espuma adhesiva seca (espuma de PU)
14 Espuma adhesiva fresca (espuma de PU)
15 Primera fila

16 Segunda fila

21 Superficie de tope

22 Cuchilla de insercion

31 Superficie de contacto

En primer lugar, se hace referencia a la figura 1. Una ayuda de montaje M comprende sustancialmente un medio de
conexién 2 y un medio de contacto 3. El medio de conexién 2 y el medio de contacto 2 estan dispuestos sobre un
perfil 1 o estan realizados a partir de este.

El perfil 1 es sustancialmente un perfil alargado de seccion transversal rectangular. Son posibles formas de perfil
alternativas.

El medio de contacto 3 comprende sustancialmente una superficie de contacto 31. Segun esta representado aqui, la
superficie de contacto 31 preferentemente esta realizada sustancialmente como seccion de superficie del perfil 1.
Preferentemente, la superficie de contacto se extiende desde un extremo del perfil 1 hasta aproximadamente la
mitad del perfil 1.

El medio de conexion 2 comprende sustancialmente una superficie de tope 21 y al menos una cuchilla de insercion
22, preferentemente dos cuchillas de inserciébn 22. Segun esta representado aqui, la superficie de tope 21
preferentemente esta realizada como seccién de superficie del perfil 1. Preferentemente, la superficie de tope 21 se
extiende del otro extremo del perfil 1 hasta aproximadamente la mitad del perfil 1. La cuchilla de insercion 22 es
sustancialmente una cuchilla alargada que termina de forma puntiaguda y que se extiende perpendicularmente o al
menos aproximadamente perpendicularmente partiendo de la superficie de tope 21. Pueden estar previstos
rugosidades o medios comparables en la hoja que puedan dificultar la extraccion.

También es posible que la ayuda de montaje esté dotada de una burbuja de nivelacién. De esta manera, la ayuda de
montaje se puede emplear para la orientacién aplomada de las placas de aislamiento.

El procedimiento segun la invencion para el montaje de placas de aislamiento con una ayuda de montaje se realiza
sustancialmente de la siguiente manera.

En las siguientes formas de realizacion se habla de un "endurecimiento” o "secado" de la masa adhesiva. Los
términos se entienden de tal forma que la masa adhesiva fija la placa correspondiente de manera que ya no hay que
esperar ningun cambio de posicion de la placa.

En un primer paso de procedimiento, una segunda placa de aislamiento 11, preferentemente una placa de
poliestireno expandido, se coloca con una masa adhesiva, preferentemente una espuma adhesiva 14, sobre un
fondo 12, al lado de una primera placa de aislamiento 10 que ya se ha fijado. La primera placa de aislamiento 10
igualmente puede estar colocada sobre el fondo 12 con una espuma adhesiva que ya se ha endurecido de manera
correspondiente, tratandose por tanto de una espuma adhesiva 13 seca. La segunda placa de aislamiento 11 se
coloca al lado, preferentemente por encima, de la primera placa de aislamiento 10 y se orienta de manera adecuada
(figura 4).

En un segundo paso de procedimiento se coloca al menos una ayuda de montaje M. Para ello, el medio de conexion
2 se une de forma separable a la primera placa de aislamiento 10. Esto se realiza mediante la insercion de las
cuchillas de insercion 22 en la primera placa de aislamiento 10 hasta que la superficie de tope 21 quede apoyada
sobre la primera placa de aislamiento 10. Al mismo tiempo, el medio de contacto 3 deberia tocar la segunda placa
de aislamiento 11, en concreto, la superficie de contacto 31 del medio de contacto 3 deberia apoyarse sobre la
segunda placa de aislamiento 11 (figuras 5 y 6).
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En un tercer paso de procedimiento, la al menos una ayuda de montaje M se vuelve a retirar. Esto se realiza
preferentemente en un momento después de que la espuma adhesiva 14 se ha endurecido, pero en el que al menos
ya no hay que esperar ningiin cambio de posicion de la segunda placa de aislamiento 11 (figura 7).

Los pasos de procedimiento evidentemente se pueden repetir para placas de aislamiento adicionales.

La secuencia de procedimiento descrita anteriormente se orienta por ejemplo por dos placas de aislamiento,
especialmente una primera placa de aislamiento 10 y una segunda placa de aislamiento 11. En la practica,
generalmente, en primer lugar se colocan una primera fila 15 con primeras placas de aislamiento 10 y a
continuacion, una segunda fila 16 con segundas placas de aislamiento 11 por encima de la primera fila 15. Por lo
tanto, en las figuras, especialmente en las figuras 4 y 5 se indican ya al menos una primera fila 15 y una segunda fila
16 de placas de aislamiento.

Ademas, en la practica, generalmente se colocan varias ayudas de montaje M al mismo tiempo. Por lo tanto, en la
figura 6 se indica que estan colocadas al mismo tiempo varias ayudas de montaje M entre la primera fila 15 de
placas de aislamiento y la segunda fila 16 de placas de aislamiento. También pueden estar previstas varias ayudas
de montaje M por cada combinaciéon de placas de aislamiento. Las ayudas de montaje M tampoco tienen que
colocarse siempre perpendicularmente. Finalmente, es posible cualquier orientacion (véase la figura 11).

Para garantizar la correcta orientacion de la primera placa de aislamiento de todas o de la primera fila de placas de
aislamiento de todas se puede usar por ejemplo un adhesivo que no se expanda durante el endurecimiento.
Alternativamente, también se puede trabajar con espuma adhesiva y con las escuadras de fijacion 6 conocidas por
el estado de la técnica. Esta alternativa se indica en la figura 3. Finalmente, se trata de orientar de la manera
deseada una primera placa de aislamiento de todas o una primera fila de placas de aislamiento de todas, de tal
forma que pueda servir de referencia para las placas de aislamiento o filas de placas de aislamiento siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la colocacion de placas de aislamiento (10, 11) sobre un fondo (12), que comprende al menos
los siguientes pasos de procedimiento

() la colocacion de una segunda placa de aislamiento (11) con una espuma adhesiva (14) sobre el fondo (12) al
lado de una primera placa de aislamiento (10),
1) la colocacion de al menos una ayuda de montaje (M) que presenta

- un medio de conexién (2) para la fijacién separable a una primera placa de aislamiento (10) y
- un medio de contacto (3) para una segunda placa de aislamiento (11),

mediante la union separable del medio de conexién (2) con la primera placa de aislamiento (10), caracterizado por
que el segundo paso de procedimiento comprende el apoyo del medio de contacto (3) sobre la segunda placa de
aislamiento (11) y por que en un tercer paso de procedimiento se retira la ayuda de montaje (M).

2. Procedimiento para el montaje de placas de aislamiento (10, 11) segun la reivindicacién 1, caracterizado por que
antes del primer paso de procedimiento, la primera placa de aislamiento (10) ha sido colocada sobre el fondo (12)
con una masa adhesiva (13) y su masa adhesiva (13) ya se ha endurecido, pero al menos ya no hay que esperar
ningun cambio de posicién de la primera placa (10).

3. Procedimiento para el montaje de placas de aislamiento (10, 11) segun la reivindicacion 2, caracterizado por que
la masa adhesiva (13) es una masa adhesiva (13) que no se expande o que se expande solo ligeramente y/o la
primera placa de aislamiento (10) se fija adicionalmente con escuadras de fijacién (6).
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